
































专利名称(译) 微型设备转移的系统和方法

公开(公告)号 US10692923 公开(公告)日 2020-06-23

申请号 US16/020692 申请日 2018-06-27

[标]申请(专利权)人(译) 应用材料股份有限公司

申请(专利权)人(译) APPLIED MATERIALS，INC.

当前申请(专利权)人(译) APPLIED MATERIALS，INC.

[标]发明人 ZHU MINGWEI
GANAPATHIAPPAN SIVAPACKIA
FU BOYI
NG HOU T
PATIBANDLA NAG B

发明人 ZHU, MINGWEI
GANAPATHIAPPAN, SIVAPACKIA
FU, BOYI
NG, HOU T.
PATIBANDLA, NAG B.

IPC分类号 H01L21/66 H01L21/683 H01L27/15 H01L33/48 H01L33/00 H01L23/00 H01L25/075

CPC分类号 H01L22/22 H01L33/48 H01L27/156 H01L24/741 H01L21/6835 H01L24/83 H01L24/97 H01L33/0095 
H01L2221/68368 H01L25/0753 H01L2224/7598 H01L24/75 H01L2224/95136 H01L22/20 H01L2221
/68322 H01L2221/68354 H01L2221/68381 H01L21/67721

代理机构(译) FISH＆RICHARDSON P.C.

助理审查员(译) 刘，XIAOMING

优先权 62/356431 2016-06-29 US

其他公开文献 US20180315793A1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

一种用于将微器件定位在衬底上的设备，包括一个或多个支撑施主衬底
和目标衬底的支撑件，一种粘合剂分配器，用于在施主衬底上的微器件
上传递粘合剂，一种传递设备，其包括传递表面，用于传递给体衬底。 
从施主衬底到目的衬底的微型器件，以及控制器。 控制器被配置为基于
目标基板上所选微型装置的期望间隔，来操作粘合剂分配器以选择性地
将粘合剂分配到施主基板上的所选微型装置上。 控制器被配置为操作转
移装置，使得转移表面与施主衬底上的粘合剂接合，以使所选的微型器
件粘附至转移表面，然后转移表面将所选的微型器件从施主衬底转移至
施主衬底。 目标基材。
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